MC Building Board — Placa de Construcéo
(Isolante térmico e impermeavel a agua)

MC Building Board & uma placa de construgdo ligeira e versatil, que pode ser
aplicada em paredes, no chao e tectos. Alem disso, € ideal para construir pegas
e elementos personalizados como mowvéis de banho, bancos, banheiras,
lavatorios etc.

A placa consiste num nucleo de espuma rigida de poliestireno extrudido,
reforcado de ambos os lados com fibra de vidro e revestido com uma argamassa
polimérica altamente tecnologica. Muito estavel e facil de trabalhar.

Caracteristicas do Producto

« Extremaments leve & estavel

« Muito facd de trabalhar

» Facd de cortar em qualquer direcgao utizando apenas um objecto cortante
+ Resistents 3 agua e a0 mofo.

+ |solante termico

= Pammite constrer superfices cunvas de fomma suave

» Aplicacao directa em revestimentos ceramicos. pedra e vidnos.

= Aplicaao directa de revestimento para acabamento final

= MC-Building Board pode ser fixado em quase todos os tipos de suporte

+ Nao produz poera ao ser cortada

Areas de Aplicagio

Suporte para aplicago de revestimentos ceramicos, pedras naturais e azulsjos
Nivelag3o de paredes ou chao em edificios antigos ou noves
Construgao de paredes separadoras (curvas ou rectas)
Isolante termico de paredes, chao e tectos

Fabricagdo de mavers de casa de banho

Bancadas de cozinha
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Fabricagao de lavatinios e banheiras 3 medida

Fisos radiantes

Muro de revesbmento para banheiras (cunvas ou rectas)
Frsos eevados

Tectos falsos

Parede para a area de duche

Construzao de banhos turcos

Construgao de moweis para SPA's

Criagao & fabricagao de pegas e espagos personalizados

Preparagac da Base

A base deve estar nas seguintes condighes:

= Solido. seco, bmpo e vre de gelo

+ Sem gordura, agentes desencofrantes ou particulas soltas, mofo, oxidantes, pinturas antigas ou qualquer outro
agente que possa afectar a aderencia

« Estavel & firme.

+ Em bases minerais, porosas e absorventes, & indicado usar um primanio como MC-Primer Uni

= Em bases nao absorventes (azuleos ou ceramicas antigas), & indicado usar um primario como MC-FPrimer Uinf



Frocedimentos de Aplicagio

Para contar 25 placas MC-Building Boards  pode-se utlizar uma serra normal, serra de dentes finos, faca ou x-acto,

[ obre bases
de | Em paredes feitas com materiais minerais | SO Pregos de Sobre bases
ml‘u {ladrilhos, betio, argamassas) matal de madeira
Flano & Flang, Cesnivelado, Crstancia entre Flang & Flano &
estivel estabilidade | estivel (fme) [ eles estivel (firme) &5t el
e [firme) liritada Madeira; <B0crm
Condigoes Metal: < 82 5 em
da base
Ltilizando Litilizando Aplicar Algurmnas Aplicacao Ltilzando Litdizangio
CETEND ciments oola bolas de horizontal das cirrenio ooda caments cola
cola C2 C2 (M21 cirmento cola na | placas + fixagio C2 (M21 C2 (M21
(W21 Classic) parte raserada | com parafusos Classic)- Classic)—
Classic) - placa de de evitar denae Evitar deixar
Pinaos de construcgao @ | madeiraimetal & | espacos sem Espﬂzx. sam
fixacdo (5 fazer o arandelas de | cola As juntas -
pincsim®) nivelamento solaments (5 enire as jurias enire
Fixagdo das utilizando um pecas’ m®) placas nao a5 placas nao
placas de martelo de devem ser dewem ser
sonstrugio borracha (bater continuas mas | confinuas as
leverrente) imtercaladas intercalads
+ +
pinos de fixacio foar com
5 pinosim®) parafusos de
rradera e
arandelas de
solamento (5
pecasima)
Dstanca do | Antes de aplicar | Espessura da Espessura da || Espessurada
pino de as bolas de placa de placa de placa de
fiagdo até 3 | cimento cola, construcio de || construgio de || construglo de
FRargerm marque 3 pelo menos pelo menos 10§ pelo menos
mais longa posicao destes | 20mm { no caso mmim 10 mm fos
o painel na frente, da distincia parafusos
<@5crn Aplique os pinos | enire eos de dewem ser
Observagoes de fixagao 3 em.a fixados na
somente depos ESPESSUTE Madera com
que o ciments | minima da placa uma
cola estiver pode ser de 10 profundidade
encuracido mimj. minima de 20
T Somente
apos acola
ESEar MiE.
Adverténcias:

As placas MC Building Boards de espessura de 4 & 6 rmm devemn estar unidas ao substrato durante todo o processo.

Mo caso de colocar as placas de construgio MC sobre base de madeira, deve realizar-se uma aplicagdo posterior de
um revestmento de pelo menos 10 om de longitude e T mm de espessura.



Dados Tecnicos da espuma rigida de poliestireno

Caracteristicas Unidade Valor Comentarios
alor normenal da condutividade termica a 105%C ;

segundo a EN 12887 Wimk 0.020

Modulo de elasticidade segundo a EM 826 kPa 10000 - 17.000
Resistencia 3 pressan'tensao de 107

compress3o segundo a EM 8243 kPa 300

Resisténcia a trage segundo a EN 1607 kFa 300

Resistencia a dfus3c de vapor de agua segundo

3 EN 12086 kPa ad - 250

Coeficente lingar de expansao ik 0.07

Condigbes para a aplicacao *C -50°C hasta + T0 °C
Classe de reacg3o ao fogo/material de £ £

consrucio sequndo a EN 13501-1

Caracteristicas da MC Building Boards — Placas de construgcao

Materiais Basicos Espuma rigida de poliestirens (fwre de HCFC)
revesiida por ambos lados de uma angamassa
especial reforgada com uma malha de fibra de widno

. ks Ela honzontal, em lugar seco e fora da radiagao solar

Dimensoes e paletes

Dimensao 120x60 cm 260 x 60 cm
BF'EE 5::'“ Pegas./palet m’/palet Pecas/palet v fpalet
4 ad 43
4 120 BE
i] a5 47
10 ad 5B 50 78
2 ol [
30 36 5
40 36 58
] 26 40

Adverténcia:

Fara utilizar as placas em areas externas e piscinas, consultar o departamento técnico da MC Bauchemie Portugal.
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